
半導体の微細化にともない、半導体製造装置の最適化が求められて
います。そのなかでも重要な役割を担うのが半導体チップを搬送す
る際に使われている吸着コレットです。
当社のコレットは、部品保持能力、画像認識への有効性の向上、搭載
精度の向上、そしてコレットの長寿命化に大きく貢献いたします。
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株式会社中村超硬
お問合せ ホームぺージ／耐摩耗部品
sales@nakamura-gp.co.jp
　

www.nakamura-gp.co.jp
　


